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Produktbild

Abbildung ahnlich

Der innovative Schnellanschluss - einfach, sicher

und wirtschaftlich:

Leiterplatten-Klemmen mit Federanschluss in

Direktstecktechnik (PUSH IN). Ein Meilenstein in der

Anschlusstechnik.

Genial einfach und einfach genial in der Anwendung:

* massive Adern oder Leiter mit Aderendhiilsen
werkzeuglos anschlieRen und einfach I6sen

¢ automatisch verarbeiten im Reflowprozess oder in der
Dampfphase

* Potenziale und Klemmstellen eindeutig kennzeichnen
durch farbige Push-Buttons

In Summe: Weltklasse beim Design-In, bei der
Verarbeitung und in der Anwendungsbreite.
Vollautomatisch bestiickbare Leiterplatten-

Fax. +495231 14-2083
info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

o e @] bsa

¢ Leiterabgangsrichtung in 135° Ausfiihrung

Allgemeine Bestelldaten

Klemme fiir den Reflowprozess (SVMID), mit PUSH

Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 5, 135°,
schwarz, PUSH IN mit Betatigungselement,
Klemmbereich, max. : 1.5 mm?, Tape

IN Leiteranschlusstechnik. Leiteranschluss und Ausfihrung
Betidtigungsrichtung des Schiebers aus einer
Richtung (TOP). Best.-Nr.

1473920000

« Massive & flexible Leiter mit AEH kénnen einfach TP

LSF-SMD 7.50/05/135 SN BK RL

4050118280876

. . GTIN (EAN
eingesteckt werden - fertig. (EAN)

210 Stiick

VPE
* Beim Anschluss flexibler Leiter ohne AEH wird Produkt-Kennzahlen
der Betitiger zum 6ffnen der Klemmstelle

IEC:800V/12A/0.2-1.5mm?
UL: 300V / 12 A/ AWG 28-AWG 14

benutzt Verpackung

Tape

¢ Intuitive Bedienung durch eindeutige
Unterscheidung von Leitereinfiihrung und
Betatiger.

* Verpackung in Tape on Reel
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Abmessungen und Gewichte ) .
£ @ P | 11
Tiefe 12,7 mm Tiefe (inch) www.weidmuellbdbah
Hohe 14,45 mm Hohe (inch) 0,569 inch
Hohe niedrigstbauend 14,45 mm Breite 34,2 mm
Breite (inch) 1,346 inch Nettogewicht 6,848 g
Temperaturen
Betriebstemperatur, min. -50 °C Betriebstemperatur, max. 120°C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120°C
Systemkennwerte
Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie Leiteranschlusstechnik PUSH IN mit
LSF Betatigungselement

Montage auf der Leiterplatte SMD-Lotanschluss Leiterabgangsrichtung 135°
Raster in mm (P) 7.5 mm Raster in Zoll (P) 0,295 inch
Polzahl 5 Polreihenzahl 1
Kundenseitig anreihbar Nein Anzahl Reihen 1
Koplanaritat 100 pm Anzahl Lotstifte pro Pol 2
Abisolierlange 8 mm L1 in mm 30 mm
L1 in Zoll 1,18 inch Beriihrungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Beriihrungsschutz nach DIN VDE 57 Schutzart
106 fingersicher IP20
Durchgangswiderstand 1,60 mQ
Werkstoffdaten
Isolierstoff LCP GF Farbe schwarz
Farbtabelle (dhnlich) RAL 9011 Isolierstoffgruppe llla
Kriechstromfestigkeit (CTI) 2175 Moisture Level (MSL) 1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-Leg
Schichtaufbau - Lotanschluss 4...6 ym Sn matt Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C Temperaturbereich Montage, min. -30°C
Temperaturbereich Montage, max. 120°C
AnschlieBbare Leiter
Klemmbereich, min. 0,13 mm?
Klemmbereich, max. 1,6 mm?
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
eindrahtig, min. HO5(07) V-U 0,2 mm?
eindrahtig, max. HO5(07) V-U 1,5 mm?2
feindrahtig, min. HO5(07) V-K 0,2 mm?
feindrahtig, max. HO5(07) V-K 1,5 mm?

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.

0,25 mm?2

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, 0,75 mm?2
max.

mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 0,25 mm?2
min.

mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 1,5 mm?2

max.
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Klemmbare Leiter

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nomimdlo@weidmueller@®b mm?2
Aderendhiilse Abisolierldnge ‘ nominal 10 mm
Empfiyepeveidmuellengoms /12 HBL
Aderendhiilse
Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0,34 mm?
Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 10 mm
Empfohlene HO,34/12 TK
Aderendhiilse
Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0,5 mm?
Aderendhiilse Abisolierlange \ nominal 10 mm
Empfohlene HO,5/14 OR
Aderendhiilse
Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0,75 mm?
Aderendhiilse Abisolierldange ‘ nominal 10 mm
Empfohlene HO,75/14T HBL
Aderendhiilse

Hinweistext

Die Lange der Aderendhiilse ist in Abhangigkeit vom Produkt und von der jeweiligen
Bemessungsspannung auszuwahlen., Der AuBendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht
groRer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprift nach Norm

Bemessungsstrom, min. Polzahl

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20°C) 12 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl Bemessungsstrom, min. Polzahl
(Tu=20°C) 12 A (Tu=40°C) 12 A

Bemessungsstrom, max. Polzahl

(Tu=40°C)

Bemessungsspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
12A /2 800V

Bemessungsspannung bei

Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

/2

Bemessungsspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
630V /3 500 V

BemessungsstoRspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

/2

Bemessungsstospannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
6 kV /2 6 kV

BemessungsstoBspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

/3

Kurzzeitstromfestigkeit

6 kv 3 x 1s mit 80 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA)

Zertifikat-Nr. (CSA)

P

200039-1664286

Nennspannung (Use group B / CSA) 300V Nennspannung (Use group D / CSA) 300V
Nennstrom (Use group B / CSA) 10 A Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

Hinweis zu den Zulassungswerten

Angaben sind
Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.
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Nenndaten nach UL 1059
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Institut (cURus) Zertifikat-Nr. (cURus)

www.weidmueller.com

us E60693

Nennspannung (Use group B / UL Nennspannung (Use group D / UL
1059) 300V 1059) 300V

Nennstrom (Use group B / UL 1059) 12 A Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind
Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-

Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung Tape VPE Lange 330 mm
VPE Breite 330 mm VPE Hohe 61 mm
Tapetiefe (T2) 15,7 mm Tapebreite (W) 56 mm
Tape-Taschentiefe (KO) 15,2 mm Tape-Taschenhthe (AQ) 11,3 mm
Tape-Taschenbreite (BO) 44,06 mm Tape-Taschenabstand (P 1) 20 mm
Tape-Lochabstand (E) 1,75 mm Tape-Taschenabstand (F) 26,2 mm
Tape-Spulendurchmesser @ (A) 330 mm Oberflachenwiderstand Rs=102-10"20Q
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC002643 ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643 ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01 ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01 ECLASS 12.0 27-46-01-01

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformitat

Konformitat: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt
und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfiillen dekorative
Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 ,Class2”. Darliber hinaus gehende Anspriiche an die Produkte
konnen auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise

* Weitere Farben des Schiebers auf Anfrage

* Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl

Betatigungskraft des Schiebers max. 40 N

¢ AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4

¢ AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1

¢ Zeichnungsangabe P = Raster

* Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind

entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.

¢ Crimpform "A" fir Aderendhiilsen mit Crimpwerkzeug PZ 6/5 empfohlen.

durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer
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Zulassungen
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ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitatsdokument

Declaration of the Manufacturer

Engineering-Daten CAD data - STEP
Engineering-Daten WSCAD

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschiiren FL DRIVES EN

PI OMNIMATE LSF SMD EN

FL ANALO.SIGN.CONV. EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL DRIVES DE

FL BUILDING SAFETY EN
FL APPL LED LIGHTING EN

FL INDUSTR.CONTROLS EN

FL MACHINE SAFETY EN

FL HEATING ELECTR EN

FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN
FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN

PO OMNIMATE EN

Whitepaper surface mount technology Download Whitepaper
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Diagramm

Produktvorteil

LSF-SMD 7.5/../135

load current | [A]

@ = 1.5 mm (HO7V-K1.5/ IEC 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
—_—
ambient temperature T [°C]

Produktvorteil

Produktvorteil

Stabile Lotanschlusse

I

IlSI-I @

Verpackt in Tape-on-Reel
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DIRECTION OF UNREELING
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WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.

GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.

ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-,

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

Sa
=5
.:CE>§ SCREWDRIVER
o=
ok 12.7 f
S5 T %CONDUCTOR
= 0.5
= i \
,_z - =
éﬁ ()
SLC_: ! [
2 ~—] ’ I )
o L1 PCB
=© 9.8
= w 0. 366"
Sk
pEg 5.9 =
s 0.232" BE:
Z'-'Jces C)
o3 ‘ w SN R Y M« S
e N N X N L I I R
R I
S26 i foe 7.5
ot m
= ) .295"
<24 0.063" 11
392
=2
Rw=
=210)
==
S5
Ez For the mounting on PCBs, it should be noted that the
w rated data relates only to the PCB components
_o alone.
oL The neccessary creepage and clearance paths must be
= observed in the relevnt equipment standards in
=o accordance with IEC 664 / VDE 0110.
5w The current-carrying capacity and pitch tolerance is to
o® be determined according to DIN IEC 326 part 3.
== 5 375 1478
=z Weidmiller PCB components are rated in accordance 5 a0 118
- u with the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application. 4 225 0886
@ w If the components are used in accordance with the intended -
< purpose, the components will meet all requirements with 3 150,
= respect to the occuring of electrical, mechanical, thermic and p 75| 0285
Z"’ corrosive stress. SHOWN: LSF-SMD 7.50/04/135... | n |L1 [mm]|L1 [Inch]
c2 \"}e'( . . CAT.NO.:.
= OMPLIANT
o 78009/5 00
Qo 09.09.14 HELIS MA | 00 = oo C 58004
e DIN I1SO 2768-m - we’dmu”er % DRAWING NO ISSUE NO.
= MODIFICATION SHEET 01 |OF 02 SHEETS
= DATE NAME
DRAWN 11.02.2014 | HELIS_NA LSF'SMD 7 50/ /1 35
AESPONSIBLE U6 LEITERPLATTENKLEMME
SCALE: 2:1 CHECKED | 30.09.2014 HELIS WA PCB TERMINAL
SUPERSEDES: . APPROVED LANG_T PRODUCT FILE:LSF-SMD 3.50 7358




Empfohlene Wellen-Lotprofile
KlingenbergstralBe 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Einzelwelle:

Kontaktzeit ca. 3 sec.

260
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240 + 250 °C —;
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Wellen-Lotprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei

Empfehlungen fir praxisbezoge Wellenlotprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von
Weidmdiller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils fir lhre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:

- Starke der Leiterplatte

- Cu-Anteile in den Lagen

- Ein-/Beidseitige Bestiickung
- Produktspektrum

- Aufheiz- und Abkihlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Lottemperatur
von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Lottemperatur sehr haufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.
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Reflow Lotprofil

Das ideale Temperaturprofil fur die Surface Mount Technology (SMT) ist eine haufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige

Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhdngig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungs-
grenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu beriicksichtigen:
® Vorheizzeit

* Maximale Temperatur

® Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
* Abkihlzeit

* maximaler Aufheizgradient

* minimaler Abkihlgradient

Das von uns empfohlene Lotprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und
Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient betragt < +3 K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste ,aktiviert’. In der Zeit oberhalb

der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot fliissig, verbindet die Bauelemente mit den Anschliisse auf der Platine. Dabei wird die maximale
Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkiihlzeit bei = -6 K/s héartet das Lot aus. Platine und
Bauelemente werden nicht zu rasch abgekiihlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.
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